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中科寒武纪科技股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

编号：2021-003 

 

投资者关系活动

类别 

√特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观            □电话会议 

□其他（请文字说明其他活动内容） 

参与单位名称 

（排名不分先后，按字母顺序排列）安信基金、安信证券、百

年人寿、宝盈基金、毕盛投资、博时基金、长江养老、长江资

管、诚业投资、创金合信基金、大成基金、丰熙投资、高毅资

管、广发基金、国寿安保基金、国泰基金、横琴人寿、华安资

产、华商基金、汇丰晋信、弘毅远方、嘉实基金、建信基金、

金恩投资、金元顺安、金鹰基金、宽远资产、利剑投资、民生

加银、明河投资、摩根华鑫基金、诺安基金、平安基金、平安

养老、平安资管、浦银安盛、申菱基金、申万宏源自营、趣时

资产、晟盟资管、泰康基金、太保资产、太平资产、泰信基金、

信诚基金、新华基金、兴全基金、益民基金、易同投资、银河

基金、银华基金、源乘投资、止于至善投资、中海基金、中华

联合保险、中泰自营、中银基金。 

时间 2021 年 5 月 11 日 

形式 √现场           □网络会议         √电话会议 

地点 北京 

上市公司接待 

人员姓名 

董事长、总经理：陈天石 

董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书：叶淏尹 

证券事务代表：童剑锋 



投资者关系活动

主要内容介绍 

一、英伟达每年持续大量的研发投入，通过 GPU 占据主要的

市场份额。与之相比，公司的竞争优势是什么？ 

答：与友商相比，公司的竞争优势体现在以下两个方面： 

一是公司的芯片架构针对人工智能应用及各类算法进行

了优化，有效提升了产品的性能功耗比和性能价格比。而友商

在研发人工智能芯片时，更多基于其原有的技术储备和设计理

念去适配人工智能的应用和算法，但 GPU 本身并非专门为人

工智能相关运算进行开发的芯片产品。在相同芯片面积下，公

司的芯片在处理人工智能任务时，效率可能更高且能发挥芯片

的最佳性能。 

二是公司和国内客户的物理距离更近，可以更快速地了解

国内客户的需求，并且为客户提供快速响应、灵活的技术支持

服务，充分发挥芯片产品的性能。而境外芯片公司主要研发人

员位于境外，对于国内客户的系统软件定制优化需求响应较

慢，可能影响芯片产品发挥最佳性能。 

二、开始从事人工智能芯片设计的互联网公司，是否会与公司

形成业务竞争关系？ 

答：互联网巨头研发人工智能芯片主要是围绕其主营业务或针

对特定应用场景完成完整或较为完整的行业解决方案，在其他

人工智能应用场景仍存在巨大的市场需求。而公司已经成为一

家具备软硬件全栈系统能力的芯片设计公司，可以为互联网公

司提供不同尺寸、全品类多场景的产品及统一的平台化基础系

统软件，满足客户的差异化需求。 

三、公司如何确保通用智能芯片的迭代方向正确且能顺应市

场需求？ 

答：公司定位于独立的芯片设计公司，虽然不直接从事人工智

能最终应用产品的开发和销售，但对各类人工智能算法和应用



场景有着深入的研究和理解，而且基于核心团队多年的科研经

历，对芯片前沿技术保持较高的敏锐度，能紧跟智能算法未来

发展趋势，及时调整架构、扩充指令集。同时，面向新兴应用

场景和客户需求，公司能研发和销售性能优越、能效出色、易

于使用的智能芯片及配套系统软件产品，支撑客户便捷地开展

智能算法基础研究、开发各类人工智能应用产品。 

四、公司如何看待 2020 年终端智能处理器 IP 授权业务的收

入情况以及对该业务未来的展望？ 

答：公司致力于提供云边端一体、软硬件协同、训练推理融合、

具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件。

终端智能处理器 IP 授权业务在公司成立初期作为技术输出，

帮助公司快速实现产品化，为公司发展赢得了一定的先发优

势；随着云边端产品线的丰富，终端智能处理器 IP 授权将逐

渐成为公司业务发展的一个中间形态，收入贡献不及实体芯片

和板卡，但仍是公司业务的重要组成部分，有助于打造、推广

公司云边端统一的人工智能开发生态。具体而言，终端 SoC 芯

片公司可通过集成公司的处理器 IP 产品快速获得人工智能处

理能力，通过使用寒武纪提供的云边端一体化的人工智能基础

软件平台进行开发，上述 SoC 芯片公司及其客户将成为寒武

纪生态的组成部分，生态的推广也将推动公司云端或边缘端芯

片产品的广泛使用。 

五、公司未来的销售策略或规划是什么？ 

答：对于芯片公司，抢占市场、占据市场优势地位是至关重要

的。短期来看，公司的主要目标是抓住战略机遇期，深耕行业

客户，以目标客户需求为导向，将客户的开发需求有效融入公

司的产品定义乃至技术创新，有针对性地推广和销售公司产

品，为客户提供优质的技术支持服务。未来，随着对客户支持

的优化和完善，公司新产品从导入到完成适配的周期将缩短。



同时，若能与行业头部客户保持良好合作，则能在市场上形成

标杆或示范作用，以点带面推动公司产品在更多标志性应用场

景落地，实现公司产品在市场渗透率上的重大提升。 

六、公司研发投入使用在哪些方面？未来是否会持续进行研

发投入？ 

答：公司研发费用主要由职工薪酬、固定资产及无形资产的折

旧及摊销、测试化验加工费等构成，具体投向芯片产品的迭代

研发以及基础系统软件（可用于云边端各产品线）的持续优化

方面。 

目前，人工智能芯片已受到多家集成电路龙头企业的重

视，也成为多家初创集成电路设计公司的发力重点。随着越来

越多的厂商推出人工智能芯片产品，该领域市场竞争日趋激

烈。总体来看，人工智能芯片技术仍处于发展的初期阶段，技

术迭代速度加快，技术发展路径尚在探索中，尚未形成具有绝

对优势的技术路线。 

公司矢志成为国际领先的人工智能芯片设计公司。复杂的

智能芯片设计需要持续的研发投入，用于有技术含量的自主创

新、新产品研发、芯片设计与软件系统工程等方面的人才引进

以及保持核心团队稳定，以保持公司技术的前瞻性、领先性和

核心竞争优势。 

七、公司如何看待智能驾驶、车载智能驾驶芯片？公司是否考

虑切入到此领域发展？ 

答：智能驾驶是人工智能芯片行业的重要应用领域，智能驾驶

系统的核心是芯片。一方面，汽车的操作和人机交互界面将越

来越智能化，未来汽车的中控系统会有大量的智能计算能力需

求；另一方面，随着智能算法的成熟，自动驾驶将成为可能，

自动驾驶会消耗大量的计算资源，因此对于车载智能芯片的需

求也会迅速扩大。汽车的新能源化和网联化进程必将要求底层



硬件能够支撑高速运算的同时保持低功耗，未来智能芯片在车

载领域具备广阔的市场空间。 

智能驾驶是一个复杂的体系，并非一颗车载智能驾驶芯片

就能撑起来，更在于“云边端车”四位一体的联动效应。具体

而言，车载智能驾驶芯片负责处理驾驶任务；车路协同则需要

边缘端智能芯片在路侧实现实时收集、低延时传输道路与车

辆、车辆之间的交互信息；传感器采集的许多数据将会回传至

云端，进而使用云端或边缘端智能芯片处理复杂的训练、推理

任务。如果上述芯片未采用统一的基础系统软件平台，体系不

兼容，云边端之间存在开发壁垒，客户将需要耗费大量的时间、

金钱和人力成本进行繁琐的移植，而且无法发挥车载智能驾驶

芯片的最优性能。因此，只有基于统一的软件生态，才能充分

调动“云边端车”之间的联动，通过软件一键升级，实现全方

位芯片性能升级。 

公司一直在评估该应用领域的业务及产品策略。寒武纪作

为人工智能芯片的龙头企业，是极少数有能力、有潜力构建“云

边端车”统一智能生态的厂商，不会缺席这样一个重要的人工

智能应用场景。 

附件清单（如有） 无 

日期 2021 年 5 月 31 日 

 


